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1 Funktionsbaustein “FB_SCPi_SMPi“ 

1.1 Kurzbeschreibung 

Dieser Funktionsbaustein steuert die Prozessdaten von einem Schmalz SCPi/SMPi mit IO-Link. 

1.2 Abbild Baustein 

 
Beispiel Baustein: 
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1.3 Parameter - Eingänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bVacuum BOOL Anforderung zum Saugen 

bBlow_off BOOL Anforderung zum Abblasen 

btProcessdata_IN BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

1.4 Parameter - Ausgänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bVacuumControl_H1  BOOL Regelungswert Vakuum 

bPartControl_H2 BOOL Einschaltwert Signalausgang „Teilekontrolle“ 

bDeviceStatus_Green BOOL Gerät funktioniert optimal 

bDeviceStatus_Red BOOL Gerät funktioniert nicht richtig 

bCM_Event BOOL Auftreten eines Condition Monitoring Event 

bError_Event BOOL Auftreten eines Error Event 

btProcessdata_OUT BYTE Ausgangsbyte auf den Prozessdaten 

1.5 Zusatzinformationen 

Um die AWL-Quelle erfolgreich importieren zu können, muss zuerst die Zuordnung zwischen Symbol der 
Quelle und der gewünschten Bausteinadresse in der Symboltabelle angelegt werden.
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2 Anhang 

2.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung 

FB Funktionsbaustein 

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol) 

CM Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) 

EM Energieüberwachung (Energy Monitoring) 

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance) 

2.2 Hinweis 

 Für die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der „Big-Endian“ verwendet. 

 Die Ansteuerung des Vakuums muss passend zur entsprechenden Ejektorvariante (z.B. NO, NC, IMP) 
erfolgen. 
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